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(57)摘要

本发明揭露一种COF结构及OLED显示面板，

通过将COF输出电极走线由传统的直线型改为设

有多个通孔的链状型，减小线路弯折后的内在应

力，又不影响线路导通，降低线路弯折出现折伤

问题，提升制程良率、提升产品可靠性。通过将本

发明所述的COF结构弯折，将FPC置于显示区的背

面，可以实现OLED显示面板的窄边框全面屏设

计，且在COF弯折制程中弯折区线路不会死折。
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1.一种COF结构，其特征在于，所述COF结构包括COF输入电极以及COF输出电极；

所述COF输入电极，通过第一金属导线接入驱动IC；

所述COF输出电极，通过第二金属导线连接从所述驱动IC中引出的线路；

所述第一金属导线为直线型走线，所述第二金属导线为导线上设有多个通孔的链状型

走线；其中，通过弯折所述第二金属导线将所述COF输出电极弯折到与所述COF输入电极相

对的一面。

2.如权利要求1所述的COF结构，其特征在于，所述多个通孔的形状相同。

3.如权利要求1所述的COF结构，其特征在于，所述多个通孔在所述第二金属导线上均

匀分布。

4.如权利要求1所述的COF结构，其特征在于，所述多个通孔在所述第二金属导线上的

分布密度由所述COF结构弯折时应力最大的区域向应力最小的区域逐渐减少。

5.一种OLED显示面板，其特征在于，包括依次堆叠的玻璃基板、PI层以及显示区；

柔性印刷电路板通过COF结构接入所述PI层上的外引脚接合区；

所述COF结构包括COF输入电极以及COF输出电极，所述COF输入电极通过第一金属导线

接入驱动IC，所述COF输出电极通过第二金属导线连接从所述驱动IC中引出的线路，所述第

一金属导线为直线型走线，所述第二金属导线为导线上设有多个通孔的链状型走线；

其中，通过弯折所述第二金属导线将所述COF输出电极弯折到与所述COF输入电极相对

的一面，以使所述柔性印刷电路板置于所述玻璃基板远离所述PI层的一侧。

6.如权利要求5所述的OLED显示面板，其特征在于，所述的OLED显示面板采用硬性OLED

显示面板。

7.如权利要求5所述的OLED显示面板，其特征在于，所述多个通孔的形状相同。

8.如权利要求5所述的OLED显示面板，其特征在于，所述多个通孔在所述第二金属导线

上均匀分布。

9.如权利要求5所述的OLED显示面板，其特征在于，所述多个通孔在所述第二金属导线

上的分布密度由所述COF结构弯折时应力最大的区域向应力最小的区域逐渐减少。
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一种COF结构及OLED显示面板

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域，尤其涉及一种COF结构及OLED显示面板。

背景技术

[0002] 近年来OLED(Organic  Light  Emitting  Diode，有机发光二极管)显示技术的快速

发展，推动曲面和柔性显示触控产品迅速进入市场，相关领域技术更新也是日新月异。OLED

是指利用有机半导体材料和发光材料在电场驱动下，通过载流子注入和复合导致发光的二

极管。

[0003] 随着显示技术的进步，全面屏已成为市场追逐的热点。受限于目前的技术，全面屏

是指屏占比可以达到90％以上，拥有超窄边框设计的显示面板。硬式(Rigid)OLED全面屏要

求面板(Panel)下边框(Border)尺寸设计越来越小(即OLB宽度减小)。OLB(Outer  Lead 

Bonding，外引脚接合区)是指液晶显示面板用来接合(Bonding)驱动(Drive)IC和FPC

(Flexible  Printed  Circuit  board，柔性印刷电路板)的区域。为实现较大的屏占比，需减

少OLB的接合宽度，COF制程可满足此种设计需求。COF(Chip  On  Film，覆晶薄膜)，是将驱动

IC固定于FPC上的晶粒软膜构装技术。

[0004] 参考图1，现有技术中的COF结构示意图。如图1所示，COF输入电极12通过第一金属

导线11接入驱动IC14，驱动IC14中引出的线路再通过第二金属导线13接入COF输出电极16。

其中，第一金属导线11与第二金属导线13均为直线型走线。

[0005] 参考图2-3，其中，图2为现有技术中采用COF接合技术的OLED显示面板COF接合制

程的产品堆叠示意图，图3为图2所示OLED显示面板COF弯折制程的产品堆叠示意图。如图2

所示，所述的OLED显示面板包括依次堆叠的玻璃基板20、PI层21以及显示区22。FPC层24通

过COF结构23接入面板。COF接合制程所需OLB的接合宽度在3mm左右。如图3所示，在接合以

后的COF弯折制程中，需将COF结构23弯折到显示区22的背面，以实现窄边框设计，提高屏占

比。但是，COF弯折制程使得COF结构弯折区39线路容易出现折伤，影响线路导通。

[0006] 因此，实现COF弯折制程中COF结构弯折区线路不会死折，是采用COF接合技术以实

现OLED显示面板的窄边框全面屏设计亟待解决的技术问题。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于，提供一种COF结构及OLED显示面板，可以降低线路弯折出现折

伤问题，使得采用COF接合技术以实现OLED显示面板的窄边框全面屏设计的COF弯折制程中

COF结构弯折区线路不会死折。

[0008] 为实现上述目的，本发明提供了一种COF结构，所述COF结构包括COF输入电极以及

COF输出电极；所述COF输入电极，通过第一金属导线接入驱动IC；所述COF输出电极，通过第

二金属导线连接从所述驱动IC中引出的线路；所述第一金属导线为直线型走线，所述第二

金属导线为导线上设有多个通孔的链状型走线；其中，通过弯折所述第二金属导线将所述

COF输出电极弯折到与所述COF输入电极相对的一面。
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[0009] 为实现上述目的，本发明提供了一种OLED显示面板，包括依次堆叠的玻璃基板、PI

层以及显示区；柔性印刷电路板通过COF结构接入所述PI层上的外引脚接合区；所述COF结

构包括COF输入电极以及COF输出电极，所述COF输入电极通过第一金属导线接入驱动IC，所

述COF输出电极通过第二金属导线连接从所述驱动IC中引出的线路，所述第一金属导线为

直线型走线，所述第二金属导线为导线上设有多个通孔的链状型走线；其中，通过弯折所述

第二金属导线将所述COF输出电极弯折到与所述COF输入电极相对的一面，以使所述柔性印

刷电路板置于所述玻璃基板远离所述PI层的一侧。

[0010] 本发明的优点在于，本发明通过对COF电极线路设计进行考量，将COF输出电极走

线由传统的直线型改为设有多个通孔的链状型，减小线路弯折后的内在应力，又不影响线

路导通，降低线路弯折出现折伤问题，提升制程良率、提升产品可靠性。通过将本发明所述

的COF结构弯折，将FPC置于显示区的背面，可以实现OLED显示面板的窄边框全面屏设计，且

在COF弯折制程中弯折区线路不会死折。

附图说明

[0011] 图1，现有技术中的COF结构示意图；

[0012] 图2，现有技术中采用COF接合技术的OLED显示面板COF接合制程的产品堆叠示意

图；

[0013] 图3为图2所示OLED显示面板COF弯折制程的产品堆叠示意图；

[0014] 图4，本发明所述的COF结构示意图；

[0015] 图5，本发明所述的COF结构一实施例所示的走线形状放大示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图以及实施例，对本发明提供的COF结构及OLED显示面板作详细说明。

显然，所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实

施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属

于本发明保护的范围。

[0017] 参考图4，本发明所述的COF结构示意图。所述的COF结构可以沿弯折区49进行弯

折，使得通过所述COF结构接入驱动IC  44的FPC(未示于图中)可以弯折到驱动IC  44的背

面。所述的COF结构包括COF输入电极42以及COF输出电极46；COF输入电极42，通过第一金属

导线41接入驱动IC  44；COF输出电极46，通过第二金属导线43连接从驱动IC  44中引出的线

路；第一金属导线41为直线型走线(即采用现有技术中的走线形状)，第二金属导线43为导

线上设有多个通孔的链状型走线；其中，通过弯折第二金属导线43将COF输出电极46弯折到

与COF输入电极42相对的一面，从而使得通过COF结构接入驱动IC  44的FPC可以弯折到驱动

IC  44的背面。

[0018] 本发明对COF电极线路设计进行考量，将COF输出(output)电极走线由传统的直线

型改为设有多个通孔的链状型，减小线路弯折后的内在应力，又不影响线路导通，降低线路

弯折出现折伤问题，提升制程良率、提升产品可靠性。

[0019] 具体的，多个通孔的形状可以相同或不同。相同形状的多个通孔在第二金属导线

46上可以为均匀分布或非均匀分布。
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[0020] 参考图5，本发明所述的COF结构一实施例所示的走线形状示意图。第一金属导线

41为直线型走线，第二金属导线43为导线上设有多个通孔51的链状型走线。在本实施例中

多个通孔51的形状相同，相同形状的多个通孔51在第二金属导线43上均匀分布。从而可以

采用相同的工艺制做通孔，简化制作工艺。

[0021] 在其它实施例中，多个通孔在第二金属导线上的分布密度由COF结构弯折时应力

最大的区域向应力最小的区域逐渐减少。也即，弯折区内应力较大的区域通孔分布的密度

也相应较大，以更好的释放COF结构弯折时的应力，降低线路折伤，使得COF结构可以发生稍

大一些的变形；应力较小的区域，发生变形的程度也会较小，通孔分布的密度也相应较小。

相应的，通孔的形状也可以根据弯折区内应力大小而进行调整，以更好的释放COF结构弯折

时的应力。通过调整通孔的形状和密度可以减小线路弯折后的内在应力，又不影响线路导

通，降低线路弯折出现折伤问题，来提升制程良率、提升产品可靠性。

[0022] 本发明还提供一种OLED显示面板，采用图4所示的COF结构。所述的OLED显示面板

COF接合制程的产品堆叠示意图以及COF弯折制程的产品堆叠示意图可参考图2-3所示，通

过改变COF结构走线设计，将COF输出(output)电极走线由传统的直线型改为设有多个通孔

的链状型，减小线路弯折后的内在应力，又不影响线路导通，降低线路弯折出现折伤问题，

提升制程良率、提升产品可靠性；通过COF结构弯折，将FPC置于显示区的背面，可以实现窄

边框全面屏设计，且在COF弯折制程中弯折区线路不会死折。

[0023] 具体的，所述的OLED显示面板包括依次堆叠的玻璃基板、PI层以及显示区；柔性印

刷电路板(FPC)通过COF结构接入PI层上的外引脚接合区(OLB)；COF结构采用图4所示的COF

结构，如图4所示，COF结构包括COF输入电极42以及COF输出电极46；COF输入电极42，通过第

一金属导线41接入驱动IC  44；COF输出电极46，通过第二金属导线43连接从驱动IC  44中引

出的线路；第一金属导线41为直线型走线，第二金属导线43为导线上设有多个通孔的链状

型走线；其中，通过弯折第二金属导线43将COF输出电极46弯折到与COF输入电极42相对的

一面，从而使得通过COF结构接入驱动IC  44的FPC可以弯折到驱动IC  44的背面，也即，以使

FPC置于玻璃基板远离PI层的一侧。通过COF结构弯折，将FPC置于显示区的背面，可以实现

窄边框全面屏设计，提高屏占比。将COF结构中COF输出电极走线由传统的直线型改为设有

多个通孔的链状型，减小线路弯折后的内在应力，又不影响线路导通，降低线路弯折出现折

伤问题，提升制程良率、提升产品可靠性。

[0024] 所述的OLED显示面板可以采用硬式(Rigid)OLED，COF接合制程所需OLB的接合宽

度在3mm左右，通过COF结构弯折，将FPC置于显示区的背面，可以实现窄边框全面屏设计。

[0025] 具体的，多个通孔的形状可以相同或不同。相同形状的多个通孔在第二金属导线

46上可以为均匀分布或非均匀分布。

[0026] 例如，多个通孔形状相同，相同形状的多个通孔在第二金属导线上均匀分布，从而

可以采用相同的工艺制做通孔，简化制作工艺。或者，多个通孔在第二金属导线上的分布密

度由COF结构弯折时应力最大的区域向应力最小的区域逐渐减少。也即，弯折区内应力较大

的区域通孔分布的密度也相应较大，以更好的释放COF结构弯折时的应力，降低线路折伤，

使得COF结构可以发生稍大一些的变形；应力较小的区域，发生变形的程度也会较小，通孔

分布的密度也相应较小。相应的，通孔的形状也可以根据弯折区内应力大小而进行调整，以

更好的释放COF结构弯折时的应力。通过调整通孔的形状和密度可以减小线路弯折后的内
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在应力，又不影响线路导通，降低线路弯折出现折伤问题，来提升制程良率、提升产品可靠

性。

[0027] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为

本发明的保护范围。
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